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内容概要

本书以产品为对象，从工程实践的角度讲解电磁兼容的基本概念、设计技术，以及出现电磁兼容问题
时的分析思路，目的是使读者学会如何使所设计的产品顺利通过电磁兼容试验。本书主要内容包括电
磁兼容的基本概念、电磁兼容试验的基础知识、电磁屏蔽技术、电磁干扰滤波技术、接地设计、电缆
的电磁干扰对策、线路板的电磁兼容设计、通过电磁兼容试验的关键设计点、电磁兼容问题的诊断等
。编写方式上，既避免烦琐的公式推导，又防止就事论事，通过物理概念的讲解，使读者了解电磁兼
容的核心内容，培养读者解决电磁兼容问题的能力。
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